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(57) Abstract: A method and device for processing materials with laser pulses having a large spectral bandwidth and a device for 
carrying out said method. The aim of the invention is to create an easy, flexible method enabling universally applicable processing 
which can, however, be adapted to specific processing and methodological requirements. According to the invention, one or several 
spectral parameters of the laser pulses, i.e. the spectral amplitude and/or spectral phase and/or spectral polarization thereof, is/are 
specifically modified, preferably according to a measuring process variable, in order to process material or during the occurrence of 
said processing. The invention is used in order to process material with laser pulses having a large spectral bandwidth, particularly 
femto-second pulses and pico-second pulses. 
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(57) Zusammenfassung: Verfahren und Vorrichtung zur Materialbearbeitung mit Laserimpulsen gioBer spektraler Bandbreite und 
Vorrichtung zur DurchfUhrung des Verfahiens. Es war ein Verfahren zu schaffen, nut dem mdglichst aufwandgering, flexibel und 
universell anwendbar Bearbeitungswirkungen enndglicht werden, die jeweils spezifisch hinsichtlich Beaibeitungsaufgabe und Pn>- 
zessverlauf festgelegt und angepasst werden kdnnen. Erfindungsgemafi werden fUr den Materialbearbeitungsprozess bzw. wSh- 
renddessen ein oder mehrere spektrale Parameter der Laserimpulse, d. h. deren spektrale Amplitude und/oder die spektrale Phase 
und/oder die spektrale Polarisation, gezielt verSndert, vorzugsweise in Abh^ngigkeit einer MessgrbBe aus dem Bearbeitungsprozess. 
Die Erfindung wird verwendet zur Materialbearbeitung mit Laserimpulsen groBer spektraler Bandbreite, insbesondere mit Femto- 
sekunden- und Pikosekundenimpulsen. 



